TiB2 g’

KOMPENDIUM

HICHT FUR ALUMINIUMBEARBEITUNG

TiB2 ist eine der leistungsféhigsten PLATIT SPUTTER-Schichten. Highlights:

Mit SCIL®-Konfiguration (SPUTTERED Coating Induced by Lateral ¢ Universell beziglich der Anwendungen
Glow Discharge) wird eine Nanoharte von 32 GPa erreicht, die mit in Aluminium

der Hybrid-LACS®-Konfiguration (Lateral ARC with central SPUT- e Als SPUTTERED SCIL®- oder Hybrid-
TERING] auf 38 GPa erhoht werden kann. Somit kénnen auch LACS®-Schicht

Ti-Legierungen bearbeitet werden. * Reduziert Anhaftung an Schneidkante

* Erhoht Verschleissfestigkeit

Signature

Coatings
Auspragung in Zerspanung Anlagen und Kathodenkonfigurationen

(LGD, - -, TiB2 SCIL)

Vergleich der Rauheit von Beschichtungen fiir die Aluminiumzerspanung:

Alpha = 45° Beta = 30° Alpha = 45° Beta = 30°

Beschichtet mit Pi411 mit Hybrid-LACS®-Konfiguration Beschichtet mit Pi411 mit SCIL®-Konfiguration

Gemessen mit AFM auf HM-Teststtick, gleicher Massstab

Spezifikation

Satinsilber




	Über uns
	Know-how
	Serienanlagen
	111 Anlage
	411 Anlage
	711 Anlage
	1011 Anlage
	1511 Anlage
	11-Series Zubehör
	Kathodenkonfigurationen

	Schichten
	Schichtkompass
	Schichteigenschaften
	Signature Coatings

	Sonderanlagen
	Sägebänder
	Sägeblätter
	Walzen und Räumnadeln
	Stanzen und Stempel

	Turnkey-Lösungen
	Entschichtung
	Kantenvorbehandlung
	Reinigung
	Qualitätskontrolle der Beschichtung
	Nachbehandlung

	PLATIT Lifecycle Management 
	Kundennutzen
	Vertriebsnetz

